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TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

www.fciconnect.com mmISO 1101ISO 406ISO 1302

projectiontolerance std-surface

0.1

0.05

LOADED CONNECTOR ASSEMBLY
(For Eg. HM2P11SZ5001----)

PCB LAYOUT & HOLE DIMENSIONS
(For Eg. HM2P11SZ5001----)

HM2P11SZXXXXN9--
LEAD FREE INDICATOR 
LF=LEAD FREE
(DIGIT 15 & 16)

PLATING CODE (DIGIT 13 & 14)
(Ref note 8)

TRUE POSITION = 

NOTES : 
 
 1 , MEASURED AT THE BOTTOM
 2 , MATERIAL 	CONTACT : PHOSPHOR BRONZE
              HOUSING  : HIGH TEMPERATURE POLYMER - BLACK
 3 , CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE
 4 , FOR ACTUAL CONTACT LOADING,SEE LOADING PATTERN MATING SIDE
 5 . THE SOLDER CONTENT IN THE PASTE SHOULD BE SUFFICIENT TYPICALLY 50%
      VOLUME PERCENTAGE. THE SCREEN PRINTING PROCESS (ANGLE,SPEED,PRESSURE ETC)
      MUST BE OPTIMISED SO THAT ENOUGH SOLDER IS AVAILABLE.(PASTE THICKNESS = 0.15MM)
 6 , THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER 
      COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
 7 . THIS PRODUCT WITHSTANDS 260°C FOR 10 SECS FOR PIN IN PASTE APPLICATION
 8 . PLATING DETAILS:
      TERMINATION SIDE : Sn (MATT FINISH)
      CONTACT SIDE     : N9 (IEC PERFORMANCE LEVEL 2 ) 
 9 . MISSING INFORMATION & DIMENSIONS PER IEC 61076-4-101
10 . POWER CONTACT INTERFACE ACCORDING TO DIN 41612 & COAX CONTACT INTERFACE 
      ACCORDING TO DIN 41626 SPEC

1.0 MM TERMINATION LENGTH

SOLDER / PIP TERMINATION

SOLDER TAIL DETAILS

True Position (All Holes) = 

REF PAGE-2 FOR LOADING PATTERN DETAILS

FOOTPRINT FOR 
COAX CONTACT (P1)

FOOTPRINT FOR 
POWER CONTACT (P2)

Power / Coax Contact (F)
 
Finished Hole : 1.00 +0.15/-0
Drilled Hole  : 1.15 mm
Plating       : 25 - 50 µm Cu Plating 
              : 4 - 6 µm Ni + > 0.05µm Au

1 25

a

e

SEE DETAIL B

SEE DETAIL  E

SCALE  12:1

SCALE  11:5 note 3

SEE DETAIL  ASEE DETAIL  D

DETAIL  A
SCALE  20:1

STAND-OFF DETAILS

DETAIL  B
SCALE  16:5

GUIDING PEG DETAILS

DETAIL  D
SCALE  22:5

DETAIL  E
SCALE  16:5
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Dim
Finished 
Hole Dia 

Cu Thickness Sn Thickness
Drilled 
Hole Dia

E 0.65 - 0.80 0.025 - 0.050 0.008 - 0.012 0.72 - 0.92
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TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

www.fciconnect.com mmISO 1101ISO 406ISO 1302

projectiontolerance std-surface

SEATING PLANE
FOR CONNECTOR

SEATING PLANE
FOR CONNECTOR

CONTACT OVERVIEW

W

Y

Z

P1 
(Coax Female)

P2 
(Power Male)

0       - Empty Position

LOADING PATTERN MATING SIDE
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P1     0      P1

Cat No : HM2P11SZ5001----

Cat No : HM2P11SZ5011----
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P2     P2     P2

Cat No : HM2P11SZ5021----
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0      0      0 

Cat No : HM2P11SZ5031----
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TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

www.fciconnect.com mmISO 1101ISO 406ISO 1302

projectiontolerance std-surface

LOADING PATTERN MATING SIDE
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Cat No : HM2P11SZ5041----
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TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

www.fciconnect.com mmISO 1101ISO 406ISO 1302

projectiontolerance std-surface

NOTES : 
 
 1 , CONNECTORS PACKED PER REEL : 110 PIECES
 2 , PACKAGING DETAILS AS PER EIA-481-B
 3 , PACKING SHOULD BE ANTISTATIC
 4 , MATERIAL
      CARRIER TAPE : POLYSTYRENE
      COVER TAPE  : POLYESTER 
 5 , CONNECTOR CAN BE PICKED UP WITH  A VACUUM NOZZLE 
      DIAMETER UPTO 7 MM

TAPE ON REEL PACKAGING DETAILS

SCALE  3:2 SEE DETAIL  C

Reel Off Direction

SCALE  3:10

SCALE  3:1

Area Suitable for 
Vacuum Nozzle

DETAIL  C
SCALE  10:1
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(Center of Gravity)
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.
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.
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Pitch = 28.0Pitch = 4.0

1.5+0.1
 0

330

13

1
0
0

72.4

Catalogue No.
Center of Gravity Weight

gms'X' mm 'Y' mm

HM2P11SZ5001---- 22.7 7.1 11.0

HM2P11SZ5011---- 24.5 7.3 9.5

HM2P11SZ5021---- 21.4 7.0 11.8

HM2P11SZ5031---- 28.1 7.0 7.1

HM2P11SZ5041---- 22.6 7.0 11.3
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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